;Hpara conieccionar oircuitos de impresion sobre bases de ais~

B 5“f1amiento yea los productos resultantes de este procedimiento“
-’_r”iMas particulérmente, el presente 1nvento 86 refiere a un meto-.'.4
5 do para mejorar las propledades de aislamiento de por lo menos |
;una parte de una base de clrcuito 1mpreso, medlante la inclu~
7l816n ‘en ella de: particulas ‘finamente d1v1didas de oxido cupro-’ffff?f
;feigfilgﬁ;zso g el tratamlent0~de 01ertas porciones de d1cho ox1do cupro~ :f'

’"fso para transformarlo en un circulto conductor,“fﬁ?j )

Ll presente caso ea una contlnuacion, en parte, de




N

"Vciba aODre Sl el diseﬁo uel c1rcu1to. La dlficultad exlstente

r;ya sea 1nicla1mente sobre una superilcle de rebpaldo, de la cual

- puede posteriormente ser separado y colocado sobre una superf1—g¢~

_qulere bastante tlempo y exlge gran culdado en la adecuada trans-~'~

f:p081016n del clrcuito desde la superf:cle de rebpaldo a la base ;75'“"

:jLos obaetos y‘ventajas del invento se expondran aqui

“,Los;metodos en uso para la produccién ae c1rcuitos.f

1mpresos se oasan en dep031tar el circuito por diversos medios

f01e base, ya preparando una superflcie base de tal modo que re-;“fw

en las dos clases de metodos que ahora ge’ emplean para la pro~‘f'

du0016n e clrcuitos de 1mpre31on es la de que, el primaro re~




deflnitlva. Ademas no permlte la producolén de componentes elec--¢ﬂ

trlcos t1po mlnlatura, en los que el nroplo 01rcuito exlgirla

| 'waff. u dlbugo extremadamente exacto. bl segundo 81stema se reallza e

la produccion de dlsenos de circu1to extremadamente adherentes

y que ademas aumenta las propledades aislantes de 1a base sonre

1a cual vé aplicado tal dlbuao.:f

~. : :Sov o Los fines y ventaaas del 1nvento se expondran, en parte, v
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en la presente, y, en’ parte, resultara obv1o exponerlos,-

'“?r”fpueden desprenaerse de la practlca del 1nvento, la cual puede

"1;;consegu1rse por medie de los elementos J. comblnaciones deta—.

,g;llados en las re1v1nd1cac10nes adJuntas.m?}-~Q

;en'el presente 1nvento estan constltuldos, por 10 regular,ipor'ma-

fterla resinosa. Ll oxldo(de cobre” queWSeﬁemplea en?formavfin

Lmente dlvidida'puede incorporarse“a La r351na praBanao, ca~

glandrando o medlante_otros metodos'ordlnarlos, despues de-

,o cual se flga lavresina. Alternativamente podr{a sélo lami-;

‘_arse una capa de reslna no- pol‘:erizada que poseavsuspendidas7

">gen ella partlculas de r331na con 6x1do cuproso, en una.'ase

"aislada de resina, y fijarse o curarse sobre la mibma.

C . 85 ’“ '..ﬁ ‘ Otro método de sumlnlstrar el 611do ouproso serla la;-"t”' :



te, puede 1mpr1mirse una tlnta que contenga una materla adhe81va o

~'as1 como ox1do cuproso flnamente d1v1d1do, sobre la superfi-

90 c1e de una base re31nosa a1s1ante, f13andola 0 curandola alli

despues.ﬂ_-w"




e zﬁsgﬁ@*v

”ifprensado, calandrado o metodos simllares de 1ncorporac1on, hasta e

nAque de un 0 25% a un 80% del peso deJIa re31na y el 6x1do cupro-

flso comblnados sea 6x1do cuproso. Esta misma propor016n de peso ”
_:es valida cuanao ‘el oxldo cuproso se aplica a una 1am1na llgada

1;E~"%;*;15”-~a la base alslante. Cuando seltil1za el 11m1te superlor del volu-,~?i

>“:"»ﬂ¢1.ﬁ 1; men de particulas de cobre, las particulas mas altas quedaran
N solo recublertas por cantldades desprec1ables ae resina. En. tal
“M"“f};;; situ301on, son fac11mente alcanzadas por. el dcido que se utllizai“ -

_“ijv para convertir el 6xido cuproso, al menos en- parte, en cobre me-' -

"tallco, fEn el grado 1nfer10r de- 1a proporcién indicada puede

sér necesarlo a veces raSpar‘llgeramente/la‘superficie que ha‘dei

"”f;:tratarse con el acldo a fin ae'que no hay/ una apaxde re81na'de-

fft;masiado gruesa, que 1mp1da que el acldo alcance'al 6x1do’cupro— _




R ”43~fff ﬂA‘,:35*f  ,T   y:ﬂ,”   “771»*g%*ikéﬁ'é§igm
el oxido cuproso o conre metallco, al menos en parte.,La Super“\?.‘?}
fICie tratada con a°1d° se lava después y se sumerge ‘en un ba-
ﬁo 1nelectrico de revestlmlento metalico, del que puede obtener."

coore, niquel u otro metal El lapso de tlempo entre el trata—

ﬁ;se oxidara de nuevo, dismlnuyendo el numero de zonas aotivas en

i93;¥;.f{' dlsp03101on de admitir la acumulac16n 1ne1ectrica. Ll circuito

formado por el deposito inelectr1co puede establecerse ademas

bwi145“ por la union de Aun’ electrodo al 01rcuito 1mpreso y el revesti- i;!r;

miento metallco por electrlcldad medlante los procedimlentos

ordlnarlos.n- “ "Jff;;ﬁfl e o ”mv;- ﬁfj;'jfifft‘ﬂ};jﬁfwu“

La aoumula°1°n.inelé°trlca del Presente 1nventolse_ini-'¥”
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be establece una base azslante mezclando 155 gramos-de»
Clba 502 que es. el producto de rea001on de bis-fenol A y oo

Eplclorohlarlna, y que tlene una v1sc031dad de 4 500 centip01ses

y un epoxi equivalente de 0, 38 anadlendo un peso igual de ;14

g 8xi do cuproso de. graao 200 de crioado, y moliendo con 1as part1~

‘fque hace unia mezcla relatlvamente uniforme. Est'_mezcla uniforme

esta llsta para su ‘uso’ inmediato, aunque puede igualmente con-? :

~ servarse para su- utilizacion posterlor. Ex1ste un endurébedor e

: ~;,5120{» a base de amina, en este éaso 70 gramos de triamlna e dietileno,'f”"

friccién, por espac1o de unos z minutos Se pasa despues a un

molde, para apresurar la flJacién de la r651na epaxi cargada con ,

- 1as particulas de oxido cuproso y la reac01on estaré completa




cuproso no- protegidas por la capa de resistencia reaccionan bago

el a01do y se convierten en cobre metalico. Se qu1ta después el

M ] ,f* ac1do medlante un 1avado total y la base aislante se sumérgaw; 
190 1uego en un bafio ordlnarlo para el depdsito inelectrico de un
' metal que puede BEr cobre o niquel, y como resultado. queda es~“}
P table01do el 01rcuito. 31 se desea un circuito fuerte, particulaf-;fﬂ

;;“j~5f”*i;ﬂj;5ﬂ;; Como quiera que 5610 la parte &e superficle de la. base-

'Lij alslante sufre la acclon del contacto con el ac1do, 8e ha mani-‘?“:5r
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' Como alternativa a lcs dos sistemas de onten016n de pan-
:;jiticulas de. ox1do cuproso embutlaas, sobre 1as que operar péia
:',formar un circuito 1mpreso, puede formarse una comp081clon re-_f;
_ 215_‘sinosa, colocarla en un molde y mientras se encuentra la mlsma

g'todav1a en eatado v1scoso, antes de su fljaclon flnal, espolvo-«”*'

”ﬁﬁrear o cubrir su superficie con una capa de part1cu1as de 6xido  C”

uprosorﬁe unos 200 grados de cribado y l1garla fuertemente aﬂ

resina se forma tomand s

??la mlsma, completando la fiJaclonE

‘“:ngqbiloo gramos de GOpollmer de acetato de clornro-v1n110 (resina vi~ c;;

'““w”Tnilita VYNS), mezclando con un plastiflcante constltuido por

Zicolocando esta mezcla on un molde y q;licéndole 1as partlculas

‘i_ffde 6xido cuproso mientres se encuentra aﬁn en estado v1scoso.m,f’“ i

W%_Cuando 1a base alslante 58 establece con 6x1do cuproso da esta

;:'manera, se forma mejor el clrcuito imprimiendo en reverso sobre

;?51a superficltﬁcublerta de”exido cuproso'oon composicién?de ‘

tinta que cubreﬂtodas las superficiesfde $xido cuproso que no

;:ﬂ;han de formar parte del circulto 1mpreso; La reducclon del'éxldo

s
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Otra var13016n de este invenuo es la de proveer de‘éxldo

f;;; oupro»o una tlnta adhesiva con base de resina, que puede imprl-_'  
;fffj':‘ ;m1rse directamente sobre una. ba e aislante tal como, por eaemplo”
= 2401;?metacr11ato de metilo. Tna férmula de tlnta adecuada para ser;;,;—
o ’utillzadd e este respeéto es la oonstltulda por las 31guientes

"proporclones en’ peso.

—T.»'-:.40'
- 100
180 "

= :ifbilice en: polvo - ;j;-” ) sufic1ente para;
et ) fijar la v1scosidad .
rr',»~qkf(acetona metilo-isobutilica) ),,en unos &Oproises.»_ :

El 01rcuito de tlnta con base de r981na asi efectuado




i’lﬁfSilice.i&O;&

.*tfixido de cobre

: ?rf'i-"f7‘Isoforona L ) :
_ j36§A?‘f;f;1conten1do medlo de acrilonitrllo, Paracril C V  ,
. ’_‘: - ’ 2

‘,Varnlsh Co., baao la denomlna016n SP-103, y 5 partes de re81na 3;

" Ejsdllda, soluble en alcohol soluble en- aceite, reactlva el ca— -

__-126 p f 150-1659 F)

be dlsuelve la goma en parte del solvente y la r331na

-&ﬁfenol1ca se disuelve separadamente en el. resto de los solventes.

: :;‘Las dos soluciones el 6xido cuproso e los pigmentos se mezclan
en’ un mollno o triturador de pinturas de tres rodillos. Se. imp ;;:f
1¢fprime con pantalla ‘el dlbuJO del circulto sobre g lamlnado de

"vidrlo epoxi y 8¢ fina a cura sobre el mismo. La impresién figada

e del circulto se sumerge durante diez mlnutos en- una solu01on de -«!




hl.- Resina epoxi (producto de reaccion

4 de bisfenol Aiy epiclorldrina con un equlvalen-i];

290 te epéxido de 180. a 200 y un peso medio molecular
de 350 a 400)

 ';,&.- Oxido cuproso.‘
o 3.- Resina poliamida (con un valor de
amina de le a 230 el producto de condensac16n ::;fm;_ -

295 de acmdos grasos dimerlzados 0 trlmerlzados con él';figj

'”?poliaminas de arilo 0 alquilo).bs

-Z - billcato de 01rconio.,

.--billce (dO)h)

ae ser1raba3ada y se combino con ia mezcla procedente del moli-‘;Q:ff

N no, agztando, cortando y fric01onando durante cinco minutos. La B




esb. La acumulacion o deposito inlclal,de;conre“obtenid -¢con -

 estas cantldades se produce de z,a 10 minutos despues de« a

“Llnmer316n en el bano de revebtlmlento metalico ineléctrioo.

be 1ncluyen las sigulentes flguras para ilustrar las

?prlnclpales estructuras obJeto del presente 1nvento.-
 320;;” . ;_f'f- 14 figura 1 muestra una base alslante 1 que lleva dls-_-!f
- trlbuldas sobre si," desordenadamente particulas de ox1do de j:‘

"cobre 2, ,“ﬂ”i"i - :kav\

La flgura a muestra un soporte alslante 3 sobre el que




e reivindica como mie¥o y de propia invencién: -
_“1;1.- Procedlmiento para confecclonar circuitos de 1m-
.pre81on, caracterlzado por establecerse una base aislante para
un componente de c1rcu1to conductor electrlcamente, que compren-_~ﬂ.ﬂ

de un mater1a1 sélido aislante de la electrlcidad,,Unaﬁal menos*7




Oico;ductor elECtrlcamente“comprendeiUn sopor te aislaatefal

que ha sido aplicado‘5laminarmente.'una capa'de ma%erlalvaislante

fsolido,’ennel que se ha distrlbuido desordenadamente de 0 abf

0% &0 peso, de 6XIdo cuproso, basado en. 103 Pesos comblnados AiFﬁ;.“

f;del ox1do cuproso y de dlChO materlal aélldo alslante..H_f,

5'- Procedlmiento’ segun reiv1ndicaciones anterlores, e

caracterlzado porque la base alslante para Un Gomponente de- oir-  4:.ﬁ

culto conductor electr1camente, comprende un material solldo ais~:.:;

lflante da la electrlcldad, la cual lleva adherida a su super“” i ;;i;i7




parte, a cobre metalico, y el depés1to o acumulaclén de metal

© gobre la zona as{ tratada, por medlo de acumulacién o depésito

'400 inelectrico.ii;




un grado 200 de crlbado, yen 61 que el materlal resinoso esta SR

z"escogldo en el grupo consistente en resinas termoplastlcas y

7£fre81nas termoestables. T
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